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317mm(.1248" ) i
 Mounting hole size (§LR): B Recommended minimum center (/i) :
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Crimp: RlZa—VCR,Rle—CR’ B Connectioins(H:&HA):
Solder cup: R125-VSC, R125-SC Crimp: R156-VCR R156-CR
Soldercup: R156-VSC, R156-SC
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1. Wir konnen Thre antworten Anfrage innerhalb 24 Arbeitsstunden.
2. Kundenspezifisch Entwurf ist vorhanden und Soem werden begrufSt.

3. Wir konnen liefern Die Sonde Pins zu unseren Kunden auf der ganzen Welt mit Geschwindigkeit
und Prazision.

4. Wir konnen zur Verfigung stellen Der niedrigste Preis mit Qualitatsprodukt zu unserem
Klienten.

Federbelasteter Stift (einzeln) fur PCB, ICT, FCT Prufung usw.;

Pogo-Stift (Steckverbinder) zum Herstellen einer Verbindung zwischen zwei Leiterplatten zum
Aufladen, Lokalisieren, Batterie, Halbleiter & Interconnect-Anwendungen;



Doppelseitige Sonde fur BGA und Halbleiterprifung;

Universalstift ohne Feder, Beschichtungsstift, LM-Stift mit QZ- und VZ-Serie;
Hochstromsonde, Schaltersonde, Kapazitatsnadel;

Terminal & Steckdose;

Andere verwandte elektronische Bauteile, 30 # OK - Draht, Vorspannschlosser, POM, Eisenscharnier
usw



